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子会社の設立及び子会社株式の追加取得に関するお知らせ 
 

 

当社グループは、半導体機器事業関連の市場拡大と戦略強化に対応するため、平成 19 年 5 月

31 日開催の当社取締役会において、韓国に子会社を設立することを決定いたしました。また、台湾

の子会社である Enplas Niching Technology Corporation の株式の追加取得を実施することを決定

いたしましたので、併せてお知らせいたします。 

 

Ⅰ．子会社 Enplas (Korea), Inc.の設立 

１．子会社設立の理由 

当社はREPKOREA社（本社：韓国）と合弁で韓国ソウル市内に子会社を新設することを決定いた

しました。当該子会社は、半導体機器事業関連製品の販売を行うとともに現地にて製品設計、お客

様へのアフターサービスを行う技術センターを設立し、技術サポート体制を強化することにより、さら

なる韓国市場におけるビジネスの拡大を推し進めてまいります。 

 

２．設立する新会社の概要 

（１）商 号 Enplas （Korea）,Inc. 

（２）所 在 地 ソウル市麻浦区孔徳洞 456 番地ルネッサンスタワー1106 号 

（３）代 表 者 古谷 実 

（４）事 業 内 容 半導体機器事業関連製品の製造、販売 

（５）設立年月日 平成 19 年 7 月 2 日（予定） 

（６）資 本 金 3.5 億韓国ウォン 

（８）出 資 比 率 当社 ８５．７％ 

 REPKOREA 社 １４．３％ 

（９）従 業 員 数 未定 



Ⅱ．子会社 Enplas Niching Technology Corporation 株式の追加取得 

１．追加取得の理由 

 当社は 2005 年 4 月に Enplas Niching Technology Corporation の株式を追加取得して同社を子

会社とし、台湾での事業基盤の強化に努めてまいりました。このたび、更なる事業の拡大を進める

にあたり、グループ内の連携をより一層強固なものにするべく、同社株式の追加取得を実施するこ

とを決定いたしました。これにより事業戦略上の自由度を高め、台湾市場におけるエンプラスブラン

ドの更なる浸透を目指してまいります。 

 

２．追加取得の内容 

（１）取得前の所有株式数 1,305,000 株（所有比率：75％） 

（２）取得株式数（予定） 174,000 株 

（3）取得後の所有株式数 1,479,000 株（所有比率：85％） 

 

以 上 


